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Abstract (en)
The method involves forming walls of a carrier by joining top chord modules (2), bottom chord modules (3), front wall modules (4) and rear wall
modules. Transverse bars (6) are arranged at a distance inside of the carrier. Guide ways (7, 9) are arrange for an assembly, which moves along
the guide ways. The guide ways run at the carrier in a longitudinal direction. Areas of the modules are processed after joining the modules and the
transverse bar to be machined. An independent claim is also included for a carrier with a module.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines als prismatischer Hohlkérper ausgebildeten Tragers (1) und einen Trager. Die Wande
des Tragers (1) werden durch Zusammenfiigen von jeweils in Langsrichtung des Tragers hintereinander angeordneten Obergurtmodulen (2),
Untergurtmodulen (3), Frontwandmodulen (4) und Rickwandmodulen (5) gebildet. Im Inneren des Tréagers (1) werden in Abstadnden Querstege (6)
angeordnet und am Trager (1) wird mindestens eine in seiner Langsrichtung verlaufenden Fluhrungsbahn (7, 9) fur eine langs der Fihrungsbahn
bewegliche Baugruppe angeordnet. Um eine hohe Prazision der Fihrungsbahnen (6, 7) zu erreichen, werden diese gebildet, indem Bereiche der
Module (2, 3, 4, 5) nach dem Zusammenfligen der Module und Querstege spanabhebend bearbeitet.
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